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Manuel d’utilisation du SB02

( Sérigraphie sur QFN, uBGA, BGA.... et billage )
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| — Introduction

1. Bienvenue

Vous venez de recevoir votre SB02, notre systeme de sérigraphie / billage sur
composant BGA, uBGA, QFN... de deuxieme génération.

Nous vous en remercions et nous sommes sar qu’il vous donnera toutes satisfactions.
Pour cela, nous vous recommandons également de lire ce guide avant la mise en
service et 'utilisation de votre SB02.

Une bonne connaissance de l'utilisation et de I'entretien du SB02 vous permettra de le
conserver de nombreuses années sans aléas de fonctionnement.

2. Présentation

Le SB0O2 est né du besoin d'un client (un tres grand groupe Electronique Francgais)
confronté au probléme de réparation de cartes électroniques denses et a forte valeur
ajoutée (Changement de QFN et BGA).

Intéressé par le concept, la Société STPE le fabrique et aujourd’hui en a confié la
distribution a la Société COMINTEC.

STPE et COMINTEC collaborent techniquement a I'évolution du moyen SB02 en
termes de convivialité, précision pour en faire un outil « industriel », et étudient les
améliorations possibles en réponses aux demandes de nos clients sur leurs
applications.

3. Les applications du SB02.

Sérigraphie sur billes de BGA.
Rebillage de uBGA, BGA ...
Serigraphie sur plage de QFN.

Le SB02 est également utilisé a ce jour pour sérigraphie de module micro circuit
imprimé

4. Réception de I'équipement.

Assurez vous de bien avoir regu tous les composants dans la valise de rangement :
o Le systéeme SB02.
o Le cadre de maintien de Stencils.
o Le bloc évidé porteur du cadre de maintien du composant pour prise sur
machine de réparation.
o Le stylo porte mini racle.

o En option:
Le(s) Kit(s) d’outillage (Sérigraphie, billage) correspondant a votre commande.
o Stencil de sérigraphie.
o Stencil spécial de billage.
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o Outil de maintient du composant.

5. Energies, mise en service.

Air comprimé P=6 bars sec et propre sur raccord rapide 4mm pour tube polyamide.
Nous vous recommandons d’intercaler un manometre régulateur pour ajuster la
pression d’entrée d’air comprimé.

Il — Principe de fonctionnement.

Le SBO02 et les Kits (de sérigraphie, billage) permetent de présenter et indexer un stencil en
regard du composant en les maintenant par fermement par dépression.

Une commande par vis moleté contrbéle finement I'axe Z pour I'approche du stencil sur le
composant.

La séparation du stencil et du composant aprées sérigraphie se fait grace a un levier.

Le porte stencil est articulé pour le relever et permet un accés facile au composant
serigraphié.

lIl — Choix du type de stencil de sérigraphie.

Notre choix s’oriente vers les stencils en inox gravé par laser.

Nous les stencils selon une gamme d’épaisseurs standards : 100, 127, 150, 180, 200, 250 et
300 microns.

Sur demande spéciale, nous pouvons réaliser des épaisseurs intermédiaires par demi
gravure ou ajout électrolytique de matiere. Nous consulter pour les conditions et le surcodt.

Nous consulter également pour toute autre demande de réalisation de stencil (Nickel
électroformé, Mylar...)

IV — Choix des ouvertures et épaisseur du Stencil.

Nous garantissons un bon résultat sur des spécifications en accord avec les regles en usage
(Regles parfois méme, recommandées par le fabriquant du composant). Ratio Diametre
percage sur épaisseur du stencil, ratio de la surface de I'ouverture sur la surface interne du

percage.

En option et sur fourniture d’'un composant, nous validons le stencil avant la livraison de
celui-ci.
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Sur demande spécifique, nous pouvons déroger aux régles citées ci dessus sous votre
responsabilité.

V — Les « KITs » d’outillages :
1. Sérigraphie :
o Outil de positionnement du composant sur le SB02, faisant également office d’outil
de retournement et interface de prise par la machine de réparation.
o Stencil de sérigraphie.
o Racle

2. Rebillage :

o Stencil de sérigraphie sur plages nettoyée du composant.
o Stencil étagé spécial pour le billage.

VI — Mode opératoire pour la sérigraphie :

o Monter le stencil sur le SB0O2.
o Préparer le kit d’outillage et les composants a sérigraphier

Positionner le porteur correspondant au composant sur le SB02.
o Placer le composant dans le porteur, billes vers le haut.
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o Ajuster la hauteur du stencil avec la vis moleté.

o Positionner le composant sous le stencil. (Utiliser une binoculaire si nécessaire).
o Verrouiller les positions composant-Stencil en activant la commande de dépression.

o Sérigraphier selon les indications ci-dessous.
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Prélevez de la creme a braser ou du flux a l'aide de la racle adaptée au Spider Stencil
utilisé

Procédez au raclage en appliquant un angle compris entre 30 et 40°a la racle (angle
mesuré entre le substrat et la racle) de maniere a transférer le produit sur toute la
surface du Spider Stencil. Effectuez un deuxiéme raclage en respectant un angle de
I'ordre de 70 a 80°¢ afin d’enlever la surépaisseur de creme qui reste en surface du
Spider Stencil

Remarque : Lors du premier raclage, il n'est pas nécessaire de racler la surface
proprement, il faut simplement s’assurer du transfert du produit, le deuxieme raclage
permet d’assurer la propreté.

Procéder au démoulage jusqu’a séparation totale du stencil en pressant le levier.
Dégager I'acces en relevant le porte stencil.

Stopper la commande de blocage par dépression seulement si vous n’avez pas
d’autre composant a sérigraphier.

Notez que le cadre de maintien du composant est indexé. Il ne sera donc pas

nécessaire d’effectuer un nouveau réglage pour chaque composant a seérigraphier.

Prendre le cadre maintenant le composant sans actionner la commande de libération
du composant

Le composant toujours maintenu dans son cadre de maintien peut maintenant étre
retourné pour étre géré par une machine de réparation.

P
Sk e & PR T

ler passage 30 a40 ° 2 nd passage 80 &
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ANNEXES

Formulaire de demande de réalisation d’outillage.
Feuille de calcul des parametres « Stencil » pour S érigraphie sur Billes.
Feuille de calcul des parameétres « Stencil » pour  Rebillage.

Feuille de calcul des parametres « Stencil » pour Q FN
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1. Formulaire de demande de réalisation d’outillage

DATE : SOCIETE :

CONTACT + TELEPHONE :

COMMANDE N°:

Merci de remplir cette fiche et de la retournez a : Comintec :

» Référence constructeur du composant :

Je joins :
0 La data sheet du composant

O Le lien Web de la data sheet du composant.
0 Un composant en échantillon. (A fournir si possible)

> A défaut de spécifications :

O Jejoins un croquis détaillé et coté.
0 QFN, Composants spéciaux....
U BGA
a MCGA
4 Autre ............

Remarque(s) :
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Merci de m'adresser une offre selon les cases coché es:

> OQutillages de sérigraphie :

a Kit complet

Kit partiel (je possede déja une partie de l'outillage).

O Outil de positionnement du composant sur le SB02.
O Stencil de sérigraphie : Epaisseur = .......... M diametre des ouvertures .......... 1
O Racle
Q Stylo pour racle
u Ma demande de réalisation de stencil est compatible avec les valeurs proposées.
a Oui

O Non (la réussite du démoulage ne peut étre garantie)

> Outillages de rebillage :

a Stencil de sérigraphie : .......... vl
a Outil de Billage :  Diameétre des billes utilisées pour rebillage : .......... vl
a Stencil étagé de billage.

DEMANDES SPECIFIQUES

(attention ces rubriques générent un surcodt)

» Marquage

u Sur le stencil de Sérigraphie @ .......cccovviiiiir i
u Sur l'outillages de positionnement © ...

> Validation du kit d’outillage avant livraison

a Test de sérigraphie : Fournir un composant.
a Test de billage : Fournir les billes
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Entrer le diamétre D" de la bille du BGA :

o

Yola

OO0

Diamétre "P" de Pergage F—o‘

Pour Info WVolume de la bille :
Ratio de S percage / S interne =
Pénétration de la bille dans le stencil :

Volume d'un percage du stencil :

Volume "pénétrant” du segment sphérique de bille :

Volume sérigraphié théorique =

Pénétration "h" de la bille :

=  qpf

/6
= @P4)/IPE) = Pi4E)
= 02)- Vi Py

=  mwP'Eia

= @ h’i3)x(1.5D.h)

V pergage -V segment spherique)

=
o
@

0.2298

0.0537

Epaisseur "E" du Stencil () sélectionné :

mms3

mimn

mm3

mm3

mm3

D#

OK

Soit :
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3. Feuille de calcul des parametres « Stencil » p  our Rebillage.

L rem—
A E c [m} E F G H J K L 1 i} o P
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3

4

[}

3

T

g Coef. sur ouvertures du s‘tencil % Du Diamétre des plages du BGA

a

. Entrer le diamétre "D" de la plage du BGA: |I 0.60 |I Lt—m

1
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20

21

a2 Diamétre "P" de pergage : m Epaisseur "E" du Stencil () Maximum : 190

23

24
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25

27 -

28 —

]

30

kil

32

33

34

5 Epaisseur "E" du Stencil (p) souhaitée : 190

36

7

38

39

(| atiode' prcage /S nterne - . apmimen - - :

41

42 Volume d'un percage du stencil : = M PE 4 = mm3

43

44 Volume sérigraphié théorique = = mm3

45

48

47

45 | Caleul selon votre choix d'épaisseur

43

a0

| Ratiode s percage /S nterne - - @emimen - Pue - :

52

53 Volume dun pergage du stencil : = T PE 4 = mm3

54

55 | Volume sérigraphié théorique = = mm3

56
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4. Feuille de calcul des parameétres « Stencil » pou

4
t
ol

r QFN

TR O S O e s O S T

3 Largeur de la plage [la plus petite dimension

Longueur de la plage -

@
.

Longueur “L™ du plan de masse— I 5 I

40 Coef. sur ouvertures du sten %

Mombre de pergage par plage.—E

Diamétre de Pergage I 0.25 I [— Epaisseur "E” du Stencil [p) sélection
===

Ratio de 5 percage ! 5 interne = = {X P17 [X PE] = e

Yolume d'un pergage du stencil - & A PE!M =

¥Yolume sérigraphié théorique = ] Yolume d'un pergage du stencil :

Diam. pergage du stencil

sur laZone "Plage thermique"”

Plage Thermique

Couverture -

Mb de pergages Lx C : E z E

Diam. de percages :

Manuel v. 0806.002xge 13 /1



